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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Sinter-Vorrichtung mit mindestens einer Sinter-Einheit zum Sintern von Sinter-Gut. Das Sinter-Gut weist Pulver-Partikel
auf. Ausgestattet ist die Sinter-Einheit mit mindestens einem Sinter-Behalter zur Aufnahme des Sinter-Guts, mit mindestens einer Druck-Quelle zum
Ausiiben von Sinter-Druck auf das im Sinter-Behalter aufgenommene Sinter-Gut wahrend des Sinterns, mit mindestens einer StromQuelle zum
Einleiten von elektrischem Sinter-Strom wahrend des Sinterns in den Sinter-Behalter und/oder in das im Sinter-Behéalter aufgenommene Sinter-Gut
und mit mindestens einer Sinter-Komponente fir das Austiben des Sinter-Drucks und fir das Einleiten des elektrischen Sinter-Stroms. Dabei ist
mindestens eine Scher-Belastungs-Quelle zum Aussetzen des im Sinter-Behalter aufgenommenen Sinter-Guts einer Scher-Belastung wahrend des
Sinterns vorhanden. Vorzugsweise weist die Scher-Belastungs-Quelle zumindest eine Rotations-Vorrichtung zum Rotieren des Sinter-Behalters und/
oder zum Raotieren der Sinter-Komponente auf, so dass die Scher-Belastung wahrend des Sinterns in das Sinter-Gut eingebracht werden kann. Mit
dem Einbringen von der Scher-Belastung wahrend des Sinterns resultiert ein zusatzlicher Freiheitsgrad fur eine Form-Gebung des Sinter-Képers
mit dem Sinter-Gut. Neben der Sinter-Vorrichtung wird ein Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Kontakt-Werkstoffs unter Verwendung der
Sinter-Vorrichtung angegeben, sowie ein auf diese Weise hergestellter elektrischer Kontakt-Werkstoff und dessen Verwendung fiir mindestens einen
elektrischen Kontakt einer Mittelspannungs-Vakuum-Schaltréhre.
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